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二、说明、目录、图表目录

       PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷电路板、印刷线路板，

是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的提供者。根据电路层

数可分为单面板、双面板和多层板。常见的多层板一般为4层板或6层板，复杂的多层板可达

十几层。  

　　在中国成为电子产品制造大国的同时，全球PCB产能也在向中国转移，不仅内资PCB制造

企业加速扩大产能，外资企业也同时加速向中国转移、新增产能，国内PCB行业投资始终火

热。产业转移成就中国PCB产业大国，最重要的动力来源于成本和应用产业链两方面。在成

本优势方面，中国在劳动力、土地、水电、资源和政策等方面具有巨大的优势；下游产业在

中国的蓬勃发展，全球整机制造转移中国，提供了巨大的市场需求空间。中国由于下游产业

的集中及劳动力、土地成本相对较低，成为发展势头最为强劲的区域。

　　从2006年开始，中国就超过日本成为全球第一大PCB制造基地，中国是全球PCB产值最大

、增长最快的地区，并已成为推动全球PCB行业发展的主要增长动力。2014年中国大陆PCB产

值达到185亿美元，占全球PCB总产值的36.3%。2006年-2014年，中国PCB产值的年均复合增长

率达到9.6%，远高于全球2.5%的水平。进入2014年，中国PCB产业继续保持蓬勃发展态势，全

年产值达220亿美元，占全球产值的四成。2014年以来，随着市场更多厂商推出Ultrabook、平

板计算机和智能型手机产品，拉升国内PCB产业，2014年第2季PCB产值上升2.3%。

　　中国印制电路板业在内销增长和全球产能持续转移的形势下，将步入高速成长期。中国

印制电路板的产业规模占全球比重到2014年将提高到41.92%。我国各类电子产品和LED等的兴

起都对印制电路板行业产生强大的推动作用，未来五年中国印制电路板行业仍将保持快速增

长。

　　智研数据研究中心发布的《2015-2020年中国印制电路板(PCB) 市场全景调查与投资战略

分析报告》共九章。首先介绍了PCB的定义、分类及产业链等，接着分析了国内外PCB产业发

展现状，并对印制电路板制造业的财务状况进行了细致透析。随后，报告对PCB制造技术、

原材料市场、应用领域及国内外PCB重点企业的运营状况做了分析。最后，对PCB未来发展前

景做出了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、智研数据研究中心、

中国印制电路行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业

的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对PCB产业有个系

统的了解、或者想投资PCB产业，本报告是您不可或缺的重要工具。
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